


































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头和超声波装置

公开(公告)号 US20180192995A1 公开(公告)日 2018-07-12

申请号 US15/850799 申请日 2017-12-21

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 OSAWA EIJI
KOJIMA CHIKARA

发明人 OSAWA, EIJI
KOJIMA, CHIKARA

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/15

CPC分类号 A61B8/56 A61B8/0833 A61B5/0035 G01N2291/106 A61B8/4444 A61B8/15 A61B8/4494 A61B8/08 
A61B8/13 B06B1/0622

优先权 2017000917 2017-01-06 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波装置，包括：基板，设置有开口;围绕开口的分隔壁;振动部
分，封闭开口的一端侧;以及压电元件，设置在振动部分中，其中，在一
个壳体中其中开口的开口宽度尺寸由W表示，并且基板的厚度尺寸由H表
示，比率W / H为0.66至0.92。
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